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V. Opis programu studiéw

3. KARTA PRZEDMIOTU

Kod przedmiotu M#1-S2-MiBM-KWTLiP-109

Nazwa przedmiotu Wybrane zagadnienia inzynierii powierzchni
Nazwa przedmiotu w jezyku polskim Selected Issues in Surface Engineering
Obowigzuje od roku akademickiego 2019/2020

USYTUOWANIE MODULU W SYSTEMIE STUDIOW

Kierunek studiow MECHANIKA | BUDOWA MASZYN
Poziom ksztatcenia Il stopien
Profil studiow ogolnoakademicki

Forma i tryb prowadzenia studiéw | studia stacjonarne

komputerowo wspomagane technologie laserowe i pla-
zmowe

Katedra Inzynierii Eksploatacji i Przemystowych Sys-
teméw Laserowych

Zakres

Jednostka prowadzaca przedmiot

Koordynator przedmiotu Dr hab. inz. Wojciech Zérawski, prof. PSk

Zatwierdzit

OGOLNA CHARAKTERYSTYKA PRZEDMIOTU

Przynalezno$¢ do grupy/bloku przedmiotéw przedmiot specjalnosciowy
Status przedmiotu obowigzkowy

Jezyk prowadzenia zajeé polski

Usytuowanie modutu w planie studiow - semestr semestr 1

Wymagania wstepne

Egzamin (TAK/NIE) NIE

Liczba punktéw ECTS 3

Forma . " wyktad éwiczenia laboratorium projekt seminarium
prowadzenia zaje¢

Liczba godzin

w semestrze 30 30




EFEKTY UCZENIA SIE

Svmbol Odniesienie do
Kategoria y Efekty ksztatcenia efektow
efektu .
kierunkowych
Ma wiedze zwigzang z wybranymi zagadnieniami z za-
Wo1 kresu te_chnolo.gu vyytv_varzama, oceny wlasciwosci .eks— MIBM2 W11
ploatacyjnych i zuzycia, technologii napraw, bezpiecz- -
. nego uzytkowania.
Wiedza - — - -
Ma wiedze na temat inzynierii powierzchni np. modelo-

W02 wania wgrstwy ywerzchnlej, oceny stanu i trwatosci po- MiBM2 W19
wierzchni, pomiary parametrow geometrycznych po- -
wierzchni, badania tribologiczne.

Uo1L Potrafi z“aprOJektowac prosty proces technologiczny re- MiBM2_U08

Umiejetnosci generac)! elementu. —— - — -

uo2 Potrafi fjoprac odpowgadme mate.rllaiy inzynierskie, dla MiBM2 U14
zapewnienia poprawnej eksploatacji maszyny. -
Rozumie znaczenie i zna mozliwosci ciggtego doskona-

Kompetencije KO1 lenia (stl_Jdla Il stopnia, st_udla podyplom_owe, kursy), co MIBM2 KO1
spoteczne prowadzi do podnoszenia kompetencji zawodowych, -
osobistych i spotecznych.

TRESCI PROGRAMOWE

Fo.mlf Tresci programowe
zajec
Aktualny rozwdj inzynierii powierzchni. Obrobki warstwy wierzchniej bez zmiany skta-
du chemicznego. Nowoczesne procesy naweglania. Nowoczesne procesy azotowa-
nia Natryskiwanie ptomieniowe i tukowe. Natryskiwanie plazmowe. Natryskiwanie
wyktad naddzwigkowe. Natryskiwanie zimnym gazem. Nowoczesne metody cynkowania

Powtoki chromowe i ich zagrozenie dla srodowiska. Naprezenia wlasne. Rodzaje
zuzycia tribologicznego. Smarowanie powierzchni tarcia. Srodki smarowe. Uszko-
dzenia wodorowe.

laboratorium

Wprowadzenie i szkolenie BHP. Modyfikacja wiasciwosci powierzchni obrobkg elek-
troiskrowg. Opracowanie procesu technologicznego regeneracji elementu silnika
samochodowego. Nanoszenie metodg ptomieniowg regeneracyjnych i ochronnych
powtok z tworzyw sztucznych. Wptyw obrdbki strumieniowo-$ciernej na strukture
geometryczng powierzchni (SGP). Natryskiwanie ptomieniowe powtok metalowych -
parametry natryskiwania, wydajnos¢ procesu. System Castolin. Analiza mikrotwardo-
Sci powtok tlenkowych i weglikowych. Mikrotwardosciomierz Matuzawa MMT-X3A.

*) zostawi¢ tylko realizowane formy zaje¢

METODY WERYFIKACJI EFEKTOW UCZENIA SIE

Symbol

Metody sprawdzania efektow ksztalcenia (zaznaczyc )

efektu

Egzamin
ustny

Egzamin

; Kolokwium
pisemny

Projekt Sprawozdanie Inne

wo1

w02

uo1

uo2

K01




FORMA | WARUNKI ZALICZENIA

Forma . . . . .
L Forma zaliczenia Warunki zaliczenia
zajec
. . Uzyskanie co najmniej 50% punktéw z kolokwium zalicze-
wyktad zaliczenie z oceng

niowego w formie testu pisemnego na koniec zaje¢.

laboratorium | zaliczenie z oceng

Obecnos¢ na zajeciach. Wykonanie i uzyskanie pozytywnej
oceny z zaje¢ laboratoryjnych.

*) zostawi¢ tylko realizowane formy zaje¢

NAKLAD PRACY STUDENTA

Bilans punktéw ECTS
Jed-
Lp. | Rodzaj aktywnosci Obcigzenie studenta nost-
ka
w | C L P S
1. | Udziat w zajeciach zgodnie z planem studiéw h
30 30
2. | Inne (konsultacje, egzamin) 2 2 h
3 Razem przy bezposrednim udziale nauczyciela 64 h
" | akademickiego
Liczba punktéw ECTS, ktéra student uzyskuje
4. | przy bezposrednim udziale nauczyciela aka- 2,6 ECTS
demickiego
5. | Liczba godzin samodzielnej pracy studenta 11 h
6. Liczba punktéw E(_:TS, _ktorq student uzyskuje 0.4 ECTS
w ramach samodzielnej pracy
7 Naklad pracy zwigzany z zajeciami o charakte- 38 h
" | rze praktycznym
Liczba punktéw ECTS, ktéra student uzyskuje
8. e 1,5 ECTS
w ramach zajeé o charakterze praktycznym
9. | Sumaryczne obcigzenie praca studenta 75 h
10, Punkty ECTS za n.10du't N 3 ECTS
1 punkt ECTS=25 godzin obcigzenia studenta
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